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ВВЕДЕНИЕ 
 
 
Микросистемная техника (МСТ) является одним из наиболее активно 

развивающихся в последнее время научных направлений. Актуальность работ 
в данном направлении связана с тем, что МСТ обладает значительным при-
кладным потенциалом, что подтверждается большим объемом публикаций как 
в России, так и в ведущих странах мира. С развитием МСТ (в ряде зарубежных 
стран чаще используется аббревиатура МЭМС – «микроэлектромеханические 
системы» [6]) наблюдается тенденция к переходу от проектирования микро-
структуры к проектированию микросистемы. По мере совершенствования 
технологических процессов и повышения производительности вычислитель-
ных средств разработчики все больше ориентируются на решение задач опти-
мизации устройств МСТ с точки зрения системы. Современные инструменты 
автоматизированного проектирования обладают функциональными возмож-
ностями, обеспечивающими решение таких задач.  

Несмотря на то, что в развитых в техническом отношении странах 
мира издается большое количество учебной литературы по вопросам про-
ектирования устройств МСТ, в нашей стране ощущается ее недостаток. 
Практически отсутствует литература, содержащая сведения общего харак-
тера о современных тенденциях развития соответствующих программных 
средств, в особенности применительно к подготовке специалистов в облас-
ти решения задач анализа и синтеза микросистем как на схемотехническом 
и системном уровне, так и моделирования на физическом уровне. Предла-
гаемое учебное пособие призвано восполнить этот пробел.  

Очевидно, что ограниченное по объему учебное издание, такое как 
данное пособие, не может и не должно вмещать в себя подробную инфор-
мацию о множестве имеющихся программных средств, предназначенных 
для решения данных задач, связанных с разработкой микросистем. Поэтому в 
данном случае акцент был сделан на общих принципах и сравнительной ха-
рактеристике программных средств. Более детально рассмотрены только 
достаточно известные пакеты – MEMS Tec, CoventorWare, IntelliSuite.  

В пособии не рассматриваются программные средства, предназна-
ченные для физического и технологического моделирования полупровод-
никовых микроэлектронных устройств, такие как Synopsys Sentaurus 
TCAD (ISE TCAD), Tsuprem, MicroTec, Silvaco TCAD.  

Вместе с тем в пособии приводятся сведения не только о специали-
зированных системах проектирования, но и о применении универсальных 
CAE- и других пакетов, позволяющих решать задачи моделирования и раз-
работки элементов микросистемной техники. 

Авторы выражают благодарность А. А. Липуновой за помощь в под-
готовке части материалов пособия к изданию. 
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